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内容概要

　　《整机电镀》是一本以新的视角详细介绍电子电镀技术的专业著作。
而从整机的角度来讨论电镀技术的作用和影响，对于从整体上提高电子整机的可靠性和进一步提高整
机的各种性能，包括功能性、装饰性、环保性和经济性等，都有重要意义。
　　全书共10章，包括：电子工业与整机、整机电镀导论、由整机电镀的通用工艺到重点介绍通信类
电子整机、智能类电子整机、仪器仪表类电子整机、家用电子和玩具类电子整机的特殊电镀工艺以及
电镀与电子制造、绿色电镀、电子整机与环境等。
将电子电镀中的装饰性、防护性和功能性电镀工艺穿插其中。
电镀种类涉及镀金、镀银、镀铜、镀镍、镀铬、镀合金、塑料与非金属电镀、轻金属电镀、滚镀、脉
冲电镀等多种，凝聚着作者多年的工作经验和技术信息。
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作者简介

　　刘仁志，高级工程师，武汉风帆电镀技术有限公司前总工程师。
从1960年代末开始从事电镀工作，参加和主持过多项电镀工艺的开发和应用推广工作，积累了丰富的
实践经验。
在完成本职工作的同时，积极参加业余技术培训的授课和科技普及工作。
　　自1980年起发表表面处理专业技术论文上百篇。
继早年编写《非金属电镀》和参与编写《电镀技术问答》等著作后，近年先后编写出版了《非金属电
镀与精饰》、《实用电铸技术》、《电镀生产管理8讲》、《电镀层退除技术》，主编了《电镀工人
技术问答》等科技图书。
　　目前担任中国表面工程协会电镀分会技术委员会委员、中国机械学会表面处理分会委员、中国电
子学会生产技术分会电镀专家委员会委员、天津《电镀与精饰》杂志编委等社会职务。
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章节摘录

　　第1章 电子工业与电子整机　　1.1 电子整机与电子产业工业链　　电子整机作为一种产品进入市
场，需要经历由设计到制造的各个流程和环节，需要用到各种原材料和电子元器件，从而形成了以电
子整机为核心的电子产业链。
电子整机的电镀，与电子整机的产业链有着密切的关系。
　　1.1.1 电子整机与元器件制造业　　1.1.1.1 电子元器件是电子产业的重要基础　　所谓电子整机，
就是用各种电子元件或组件，通过导线或线路板根据一定的线路装配起来的具有一定功能组合的一体
化的产品。
早期的电子产品所用的元器件，包括电阻、电容、线圈、变压器、电子管、扬声器、线路板等，随着
电子工业的迅猛发展，很快就出现了半导体二极管、三极管、集成块、多层线路板、接插件、连接器
等新一代的电子元器件，现在则更进一步实现了电子元件的小型化和微型化，一些新概念的电子元器
件也在不断涌出。
这些电子元器件产业的发展，不仅是电子整机制造的重要前提，而且成为拉动我国经济增长的新的增
长点。
这主要表现在：　　（1）电子元器件制造业已成为国民经济的重要增长点。
1998年-2002年，我国电子元器件制造业的发展速度，高过GDP增长率20％-30％；除了2001年低于电子
信息产业外，也都高于电子信息产业的增长率5％以上（见表1-1）。
　　（2）我国电子元器件制造业在整个电子信息产业中占有重要地位，已成为支撑电子信息产业发
展的基础部门。
1998年-2002年间，我国电子元器件制造业的从业人员、固定资产净值、产品销售收入、工业增加值和
利税总额均占很大比重，而且呈现上升趋势（见表1-2）。

Page 5



第一图书网, tushu007.com
<<整机电镀>>

编辑推荐

　　《整机电镀》适合从事电子电镀和其他电镀从业者使用，也可供从事电化学工艺学教学和学习的
师生参考。
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